
松下12V24AHLC-P系列参数报价

产品名称 松下12V24AHLC-P系列参数报价

公司名称 北京创业腾达科技有限公司

价格 200.00/只

规格参数 品牌:松下
型号:12V24AH

公司地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号
楼103室（注册地址）

联系电话 15201540611 15201540611

产品详情

松下蓄电池产品特性:1,超前的设计理念采用新的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体
积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电
磁干扰,还提高UPS可靠性。2,在线式双重变换技术保证了高质量电源的持续供应,电网上任
何形式的干扰,被滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。
3,宽广的输入电压范围PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常
电压输出,极大地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。4,高性能的电池充电
器PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延
长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过茺放电造成*性损坏;功率因数校正,提高了能源
的利用率,并与发电机完全兼容。5,灵活性和扩展性后备时间:从10分钟到数小时PULSARD
X可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使
UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。温馨提示: 因近期有不法同行冒充客户套
取我公司销售价格,请您进自己大方便留下您的称呼,大概地址,直接联系方式等。

松下蓄电池集团是全球性电子厂商,从事各种电器产品的生产、销售等事业活动。1978年,
中国**领导人参观了松下集团日本电视机工厂。在双方会谈中,创业者松下幸之助表达了
为中国做贡献的决心。随后,松下集团进入了中国事业的起始阶段。在这几年中,集团一直
致力于产品出口以及对中国工厂的技术合作,并于1987年设立了家合资工厂。截至松下集
团在中国的事业活动涉及研究开发、制造、销售、服务、物流、宣传等多个方面。

业界观点:未来几年,数据中心业界网络部署的主要挑战将是什么?

Yaniv Kopelman:在未来几年,数据中心行业将面临诸多方面的挑战。但是,为重要的一大挑战无疑



将会是整个行业在半导体开发方面摆脱“一刀切”的模式。目前,两大学派的思想主宰了业界:均
质与异质——或模块化。

**个(即当前)的学派思想是:当涉及到端口、电源和容量时,为使用数据中心的每项工作负载均提供
相同的配置。然而,这方面的问题在于:设计用于支持数据中心的半导体组件正在以不同的速率发
展。此外,数据中心的快速发展推动了为其运营提供支持的半导体元件的快速发展,而不再是采用
过去那种一刀切的方法,这也就意味着芯片正在快速过时被淘汰,摩尔定律正在放缓。

然而,**学派的思想则提出了当端口,电源和容量方面时,使用不同配置来优化数据中心中的所有内
容的想法。

例如,,就数据中心的半导体开发而言,业界希望让输入和输出与核心逻辑能力(也称为数据包处理)
相匹配。但问题在于,这两种架构一直是以不同的创新步伐在进行着研发,并且并不同步。因此,当
构建涉及将这两个元件互锁的一款设备装置时,该设备装置将仅以小的元件演化速度运行。

Marvell公司认为,解决这个问题需要采用模块化的方法,包括解耦输入/输出(I/O)和数据包处理架构
,从而使它们能够以自己的速度发展。

从均匀到异构设计的这种转变必须在芯片级别引导。目前,许多半导体开发商正在迫使数据中心
业界采取同质化的方式,只提供一个芯片供**使用,而不是使I/O技术独立于数据包处理并充分发挥
其潜力的模块化设计。

业界观点:那么,半导体行业又将如何发展以满足这些新的网络需求呢?

YanivKopelman:一个较为严峻的事实是:整个半导体行业并没有相应的发展,以满足数据中心行业的
需求。十到十五年前,设计出可以实现多元化和差异化的芯片还相对很容易。然而,在过去5-7年中,
由于与深度亚纳米架构相关的成本因素——即所谓的摩尔定律的下降,使得芯片的研发进步变得
更加困难和成本昂贵。因此,半导体供应商已经将其可交付市场的产品选项的数量从四到五个减
少到了仅一个。

采用模块化的半导体开发方法,并允许I/O与数据包处理功能解藕分离,可以解决许多这类难题。半
导体公司可以使用这些解藕的构建块来提供四到五种不同的配置,而不是仅仅只构建一个单一的
用例和功能的大芯片,进而提供四到五个不同的配置,从而使数据中心企业有更多的多样性和选择,
同时也解决了摩尔定律的下降。

业界观点:摩尔定律的结束(不久之后还是在这里)是否意味着网络技术的开发进展会慢一些,抑或
是创造了新的机会呢?

Yaniv Kopelman:如果您遵循当前的设计理念,摩尔定律将逐渐走向尽头,因为半导体的开发变得越
来越复杂,难以改进。如果企业坚持遵循摩尔定律,设计过程也将减缓。

然而,企业利用创新,并采用模块化的构建模块方法将取得更大的成功。通过在数据包级别创新,而
不仅仅是芯片级的创新,半导体公司将能够在更短的时间内提供更多样化的设备,满足摩尔定律,并
适应客户的需求。

业界观点:网络技术的进步是否大多主要在于软件,还是硬件,抑或还是两者的混合呢?



YanivKopelman:我看到,整个网络在软件、硬件和电源优化领域均取得了不同程度的进展。然而,随
着我们的进一步发展,我认为网络将在数据中心扮演更为简单的角色,因此网络所需的软件也将变
得更加简单。另一方面,硬件将成为实际进步的领域,因为其作为网络的大脑,将会更多地涉及电力
、速度、馈电和路由等问题。

终,网络将类似于具有大量微型传感器的一款传感器,所有报告状态和数据流向更强大的控制中心
和计算机监控网络状态,并提供基于边缘的命令。因此,纯嵌入式网络软件将变得不那么有意义。

业界观点:鉴于高带宽需求在数据中心持续增长,您认为这方面未来的发展趋势如何?

Yaniv Kopelman:如上所述,重要的趋势将是向半导体开发的模块化方法的转变,将输入/输出架构与
数据包处理分离,而不再是目前存在的一刀切的均匀方法。

业界观点:Marvell等公司计划如何从性能和成本角度来解决这些不断发展的数据中心需求呢?

Yaniv Kopelman:Marvell公司采用了独特的半导体开发模块化方法,将输入/输出与数据包处理架构
分开,并允许每个进程不受阻碍地发展。这种方法为客户提供了更高效和更具成本效益的半导体
的更多选择,采取积木式方法并帮助避免了摩尔定律的死亡。

业界观点:展望未来,您认为推动下一代数据中心的主要技术是什么?其时间框架又是如何的呢?

Yaniv Kopelman:下一代数据中心将较少的关注于技术水平方面,转而更多地涉及开发推动半导体芯
片的思想。

半导体行业需要采取模块化的创新方法,并将重点放在创新的方式来将构建块相互整合。按照外
行人的观点,尽管模块化方法将能够使创新更快,但重点将在于构建块之间的整合,必须密封性很好,
以避免集成问题。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

